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YRKANDE M.M.

Sokanden har vidhallit sin ans6kan med patentkrav inkomna till PRV
den 5 juni 2007 och ny beskrivningssida 16 inkommen till Patentbesvars-
ratten den 30 augusti 2010.

REDOGORELSE FOR SAKEN
Det éverklagade beslutet

PRV har avslagit ansékan med motiveringen att uppfinningen enligt de
sjalvstandiga kraven 1, 4, 8 och 11 saknar uppfinningshdjd 1 férhallande
till vad som ar forut kant.

Uppfinningen

Uppfinningen definieras i sjdlvstandiga patentkraven 1, 4, 8 och 11 pa
foljande satt:

Patentkrav 1

Isolerande lack som 4r motstandskraftigt mot partiell urladdning innefattande:

ett polyamidimid-emaljlack innefattande y-butyrolakton som ett huvudsakligt 16snings-
medel och en organisk kiselsol innefattande y-butyrolakton som ett huvudsakligt disper-
sionslosningsmedel, varvid polyamidimid-emaljlacket och den organiska kiselsolen dis-

pergerats i1 l6sningsmedel vilket innefattar 50 till 100 viktprocent y-butyrolakton.
Patentkrav 4

Isolerande ledning innefattande:

en ledare; och en isolerande beldggningsfilm som 4r motstandskraftig mot partiell ur-
laddning som bildats pa ledarens yta, vari den isolerande beldggningsfilmen som &r
motstandskraftig [mot] partiell urladdning ar tillverkat av ett isolerande lack som &r

motstandskraftigt mot partiell urladdning sdsom definieras i krav 1.
Patentkrav 8

Metod for att tillverka ett isolerande lack som dr motstandskraftigt mot partiell urladd-

ning som innefattar:
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att blanda ett polyamidimid-emaljlack med en organisk kiselsol, vari polyamidimid-
emaljlacket innefattar y-butyrolakton som huvudsakligt 16sningsmedel, den organiska ki-
selsolen innefattar y-butyrolakton som huvudsakligt dispersionslésningsmedel och det iso-

lerande lacket som dr motstandskraftigt mot partiell urladdning innefattar 50 till 100

viktprocent y-butyrolakton av den totala méngden 16sningsmedel déarav.
Patentkrav 11

Metod for att tillverka en isolerad ledning, som innefattar:

att bereda ett isolerande lack som dr motstandskraftigt mot partiell urladdning genom
att blanda ett polyamidimid-emaljlack med en organisk kiselsol; och beldgga det isolera-
de lacket som dr motstandskraftigt mot partiell urladdning pé ytan av en ledare och se-
dan baka lacket for att bilda en belaggningsfilm pa ledaren, vari polyamidimid-
emaljlacket innefattar y-butyrolakton som ett huvudsakligt 16sningsmedel, dar den or-
ganiska kiselsolen innefattar y-butyrolakton som huvudsakligt dispersionslésningsme-
del, och déar det isolerande lacket som 4r motstandskraftigt mot partiell urladdning inne-
fattar 50 till 100 viktprocent y-butyrolakton av den totala méngden 16sningsmedel dér-

av.

Av patentanstkans beskrivning framgar bl.a. féljande om uppfinningens
bakgrund och d4ndamal. Uppfinningen avser ett isolerande lack som &r
motstandskraftigt mot partiell urladdning, en isolerad ledning med en
film av lacket och en metod for att tillverka desamma. Lacket som ar
motstandskraftigt mot partiell urladdning innefattar en blandning av y-
butyrolakton som en l6sningsmedelskomponent, polyamidimidemaljlack
och sol av organiskt kisel.

Den partiella urladdningen genereras pa sa satt att, da ett litet avstand f6-
religger 1 en isolering pa en ledning eller kabel eller mellan ledningar, kon-
centrerar sig ett elektriskt falt pa den delen for att orsaka en svag urladd-
ning. Pa grund av den partiella urladdning som genereras férsamras isole-
ringen och en nedbrytning sker. I synnerhet i reldinlindningar som an-
véands for en motor eller transformator, till exempel i emaljbelagda led-
ningar sadana att emaljlack belagts pa en ledare och sedan bakats for att
astadkomma film déarp4, kan den partiella urladdningen genereras huvud-
sakligen mellan ledningarna (mellan filmbelédggningarna) eller mellan
filmbeldaggningen och kdrnan. Saledes kan beldggningsfilmens erosion
fortskrida huvudsakligen pa grund av kapning av molekylira kedjan 1 den
hartshaltiga filmbeldggningen eller generering av virme som fororsakas
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genom kollision av laddade partiklar. Som ett resultat kan nedbrytning
uppkomma.

Motorhaverier kan férorsakas av partiell urladdning pa grund av 6ver-

spanning 1 vaxelriktarspdnningsspranget.

En emaljforsedd ledning, som har en isolering gjord av ett emaljlack sa-
dant att oorganiska isolerande partiklar sdsom kisel och titan disperge-
rats 1 en virmebestédndig hartslésning med ett organiskt 16sningsmedel
ar forut kand.

Kénda metoder for att dispergera fina partiklar av kiseldioxid i en harts-
l6sning ar dels en metod for att tillsdtta och dispergera ett pulver av fina
kiseldioxidpartiklar i en hartslésning, dels en metod att blanda hartslos-
ningen och kiseldioxidsol (till exempel JP-A-2001-307557). I jamforelse
med metoden att tillsatta kiseldioxidpartikelpulver dartill kan metoden
att anvanda kiseldioxidsol underlatta blandningen och erbjuder ett lack
dar kiseloxiden ar vl dispergerad.

Nar det isolerande materialet ar polyamidimid anvands i allménhet ett
l6sningsmedel som huvudsakligen innehaller N-metyl-2-pyrrolidon
(NMP). Losningen spads med N,N-dimetylformamid (DMF), aromatisk
alkylbensen etc. Nar ett sadant emaljlack av polyamidimid med 16s-
ningsmedlet som innehaller NMP som huvudkomponent anvéands for att
dispergera fina kiseldioxidpartiklar dari, aggregeras emellertid de fina
kiseldioxidpartiklarna vilket inte tillater tillrdcklig dispergering. Efter-
som det finns en korrelation mellan ledningsbeldggningsfilmens partiella
urladdningsmotstand och ytarean av kiseldioxidpartiklarna i den led-
ningsbeldggande filmen maste aggregering undvikas genom att partik-
larna dispergeras enhetligt for att 6ka motstandet mot partiell urladd-

ning.

Nar sol av organiskt kisel anviands som kiseldioxidkélla bereds den ge-
nom att dispergera fina kiseldioxidpartiklar 1 ett organiskt 16sningsmedel
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sasom N,N-dimetylacetamid (DMAC), DMF, alkohol och keton. Emeller-
tid har en sadan sol lag kompatibilitet med polyamidimidhartser som 16-
ses upp 1 NMP, sa att aggregat sannolikt kommer att genereras. Dartill,
kommer, &ven om en enhetlig dispersion kan erhallas under begriansade
betingelser, problem att skapas vad géaller lagringsbestédndigheten pa
lang sikt, stabiliteten och reproducerbarheten.

Vid framstéallningen av det patentsokta isolerande lacket blandas ett
emaljlack av polyamidimid med y-butyrolakton som huvudsakligt 16s-
ningsmedel med en sol av organiskt kisel med y -butyrolakton som hu-
vudsakligt dispersionslésningsmedel varvid det isolerande lacket inne-
fattar 50 till 100 viktprocent y-butyrolakton av den totala méngden 16s-

ningsmedel.

Det isolerande lacket med forbattrad motstandskraft mot partiell urladd-
ning kan erhallas eftersom solen av organiskt kisel, innehallande kiseldi-
oxidpartiklar, ar enhetligt dispergerad vilket forhindrar aggregation av
partiklarna. Som ett resultat kan den med lacket belagda isolerade led-
ningen tillampas pa manga system som matas med vaxelriktare for att
dédrmed 1 betydande utstriackning forlanga livstiden for de elektriska an-

ordningarna.

Da y—butyrolakton anvands som huvudsakligt dispersionslésningsmedel
for den organiska kiselsolen kan kompatibiliteten av solen med polyamid-
imidlésningen forhdjas for att forhindra aggregation eller 6kning 1 visko-
sitet vid blandning med emaljlacket.

Blandningen av den organiska kiselsolen och polyamidimid-emaljlacket
kan innehalla ett poléart 16sningsmedel sasom NMP och DMF, aromatiskt
kolvate eller lagre alkohol i blandning med y-butyrolakton for att forstarka
stabiliteten. Nar forhallandet av blandade 16sningsmedel 6kar, kommer
emellertid dispergeringsverkan pa kiseldioxidpartiklarna i emaljlacket att
sjunka. Saledes ar andelen y-butyrolakton foretradesvis 50 % eller mer av

den totala mangden l6sningsmedel 1 det isolerande lacket.
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Kand teknik
PRV har 1 sitt avslagsbeslut hanvisat till skriften:

D1: DATABASE WPI, Week 200445, Derwent Publications Ltd., London,
GB; AN 2004-470930 & JP 2004-137370 A (HITACHI CHEM CO LTD),
13 May 2004 (2004-05-13), sammandrag samt till en metod som beskrivs
pa sid. 3, rad 20-23 1 foreliggande ansékans beskrivning.

Sokanden har i sin 6verklagandeskrift harutéver dven refererat till skrif-

ten:

D2: JP 2001-307557, Patent Abstracts of Japan, (PAJ), sammandrag, vilken
skrift omndmns 1 ansékans beskrivning pa sid. 2, rad 30 och 1 férelaggande
fran PRV den 7 februari 2007.

I D1 beskrivs en polyamidimidhartsmassa avsedd for anvindning 1 bl.a.
lack for emaljering av elektriska ledare. Den har bl.a. féljande egenska-
per; lag krokningsfaktor, mjukhet, vidhaftningsférmaga med téatnings-
material, vatningsférmaga, 16sningsmedelsresistens, kemisk resistens,
kallvulkningsegenskaper, virmeresistens och elektriska egenskaper. Vid
framstéllning av lacket blandas kiselmikropartiklar i polyamidimid-
16sning varvid y-butyrolakton anvinds som 16sningsmedel. Efter att det
sa erhéallna lacket forst grovblandats ("rough mixed”) och déarefter ytter-
ligare blandats tre ganger erhélls en polyamidimidhartsmassa med uni-
formt dispergerade kiselmikropartiklar.

I beskrivningen, sid. 3, rad 20-23 beskrivs sasom tidigare kidnd teknik
anvandningen av en sol av dispergerade fina kiseldioxidpartiklar i ett or-
ganiskt 16sningsmedel sdsom DMAC, DMF, alkohol och keton for fram-
stallning av emaljlack av polyamidimid.

D2 beskriver ett belaggningsmaterial for anvandning som isolerande
emaljlack pa ledningar. Materialet 4r motstandskraftigt mot partiell ur-
laddning och vid framstéllningen av materialet dispergeras en sol av an-
tingen metalloxidpartiklar eller kiseldioxidpartiklar 1 emaljlacket.
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GRUNDER

Sokanden har till grund for sitt yrkande hallit fast vid att det patent-
sokta lacket uppvisar nyhet och uppfinningshojd i forhallande till den
kénda tekniken och har till utveckling av sin talan i huvudsak anfort fol-
jande.

Foreliggande uppfinning uppvisar nyhet eftersom D1, D2 och tidigare

kéand teknik beskriven pa sid. 3, rad 20-24 i beskrivningen varken beskri-

ver eller antyder foljande sardrag hos foreliggande uppfinning:

a) en organisk kiselsol innefattande y-butyrolakton som ett huvudsakligt
dispersionslésningsmedel, och

b) polyamidimid-emaljlacket och den organiska kiselsolen dispergerats i
l6sningsmedel vilket innefattar 50 till 100 viktprocent y-butyrolakton.

Vad géller uppfinningshéjden anfores foljande.

Uppfinningen hanfor sig till ett isolerande lack som dr motstandskraftigt
mot partiell urladdning och har stabila egenskaper for lang tid.

D1 héanfor sig till ett beldggningsmaterial som innefattar polyamidimid-
hartsmassa som har en tixotrop egenskap som ar lamplig f6r en be-
laggningsmetod genom att anvéinda en tryckmaskin, en dispenser eller en
snurrande beldggare (eng. spin coater). Malet med D1 ar att astadkomma
ett beldaggningsmaterial med lag varpning, flexibilitet, vidhaftningsfor-
maga med tatningsmaterial, vatningsférmaga, 16sningshardighet, kemisk
motstandskraft, 16sbarhet med kvavefritt polart 16sningsmedel, kallvul-
kaniseringsegenskaper, termisk resistans, goda elektriska egenskaper,
brukbarhet och ekonomisk effektivitet.

Med andra ord bor polyamidimidhartsmassan enligt D1 besitta den tixotro-
piska egenskap (till exempel att den tixotropa koefficienten ar inte mindre
an 1,3) som uppfyller en monsterprecision som erfordras vid pratisk an-

vandning.
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Traditionella beldaggningsmaterial som uppvisar den tixotropa egenska-
pen sasom beldggningsmaterial enligt D1 har nackdelen att kiseldioxid-
partiklarna aggregeras sa att de inte dispergeras med tillracklig homo-
genitet 1 ett isolerande lack vilket ddarigenom minskar motstandskraften
mot partiell urladdning hos det isolerande lacket fér en emaljerad led-

ning.

Det tekniska problemet som ska losas av uppfinningen &ar darfor att for-
battra motstandskraften mot partiell urladdning vilken minskas pa
grund av den ickehomogena dispergeringen av kiseldioxidpartiklarna.

For att 16sa det tekniska problemet som beskrivs ovan, enligt féreliggande
uppfinning, anvéinds y-butyrolakton som det huvudsakliga dispersionslés-
ningsmedlet for den organiska kiselsolen. Darvid forbattras kompatibilite-
ten av den organiska kiselsolen med polyamidimidhartslésningen och for-
hindras aggregering av fina kiseldioxidpartiklar. Enligt foreliggande upp-
finning har polyamidimidhartsen ingen “tixotropi”. Darfor ar det mojligt
att realisera lacket sa att de fina kiseldioxidpartiklarna dispergeras med
hog homogenitet fore och efter torkning genom uppvarmning sa att det ar
mojligt att astadkomma ett lager med hég homogenitet genom vilket mot-
standskraften mot partiell urladdning kan férbattras och stabila egenska-
per kan uppnas for lang tid.

Tidigare kdnd teknik varken beskriver eller antyder kombinationen av
polyamidimidhartsen som innefattar y-butyrolakton som det huvudsakli-
ga l6sningsmedlet och den organiska kiselsolen innefattande y-butyro-
lakton som det huvudsakliga dispersionslésningsmedlet. Darfor skulle
det inte vara uppenbart for en fackman inom omradet att astadkomma
foreliggande uppfinning genom endast en kombination av tidigare kidnd
teknik. Det finns heller ingen motivation fér att anvinda den organiska
kiselsolen innefattande y-butyrolakton som det huvudsakliga dispersions-

l6sningsmedlet for beldggningmaterialet enligt D1.
DOMSKAL

Det framgar av beskrivningen att det problem som uppfinningen avser
I6sa ar att nedbrytning av en lednings isolerande lack kan ske pa grund
av partiella urladdningar.
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Loésningen enligt uppfinningen ar att framstélla ett isolerande lack fran
ett emaljlack och en organisk kiselsol varvid y-butyrolakton anvinds som

huvudsakligt 16sningsmedel.

Patentbesvarsriatten gor den bedomningen att D2 representerar den tek-
nik som kommer uppfinningen néarmast. D2 beskriver ett lack som &r
motstandskraftigt mot partiell urladdning varvid lacket framstéalls genom
att en sol av kiseldioxid blandas med polyamidimid-emaljlack.

Lacket sasom det definieras i patentkrav 1 i foreliggande ansékan skiljer
sig fran lacket 1 D2 genom att y-butyrolakton anvinds som huvudsakligt

l6sningsmedel vid framstéllning av lacket.

Det kvarstaende problem som uppfinningen enligt krav 1 l6ser ar att ytter-
ligare minska nedbrytning pa grund av partiell urladdning hos ett iso-
lerande lack framstéllt av en blandning av emaljlack och kiselsol.

Detta problem l6ses genom att tillhandahalla ett isolerande lack av poly-
amidimid-emaljlack dar kiseldioxidpartiklarna dr homogent dispergera-
de. Enligt uppfinningen erhalls detta genom att y-butyrolakton anvands
som huvudsakligt 16sningsmedel 1 emaljlacket och i kiselsolen varvid po-
lyamidimid-emaljlacket och kiselsolen dispergerats 1 I6sningsmedel vilket
innefattar 50 till 100 viktprocent y-butyrolakton.

Sokanden far anses ha gjort sannolikt att med det patentsokta isolerings-
lacket erhalls ett lack som ar mera motstandskraftigt mot partiell ur-
laddning. En elektrisk ledning belagd med detta lack far en minskad
bendgenhet for partiell urladdning och darmed foreligger en minskad risk

for nedbrytning av isoleringen.

Av beskrivningen sid. 13-14 och en korrigerad Tabell 1 vilken inlamnats
till Patentbesvarsratten den 4 juni 2010 framgar att det for de isolerande
lackerna enligt foreliggande ansokans utféringsexempel 1-5 erhéalls be-
tydligt battre V-t-egenskaper, dvs. det tar langre tid for ett genombrott
att uppsta efter det att en spadnning om 1 kV med sinusvagor om 10 kHz
anbringats mellan tvinnade par av ledningar vilka emaljerats med lack,
an for lackerna enligt jAmférande exemplen 1-5.
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I de isolerande lacken enligt utféringsexemplen utgors 51-100 viktprocent
av den totala 16sningsmedelsméngden av y-butyrolakton medan i de jam-
forande exemplen ar denna halt 0-38 viktprocent. I utféringsexemplen
anvands y-butyrolakton som huvudsakligt 16sningsmedel 1 polyamid-
imidemaljlacken och 1 utféringsexemplen 1-3 dessutom som huvudsakligt

l6sningsmedel 1 kiselsolen.

Det har héarigenom gjorts sannolikt att isolerande lack vid vars fram-
stallning 16sningsmedlet huvudsakligen utgérs av y-butyrolakton i emalj-
lacket och 1 kiselsolen samt varvid y-butyrolakton dessutom utgér 50-100
viktprocent av den totala 16sningsmedelshalten har vasentligt hogre mot-
standskraft mot partiell urladdning 4n motsvarande lack enligt de jAmfo-
rande exemplen. I de jamférande exemplen har antingen y-butyrolakton
inte anvants alls som l6sningsmedel eller sa har y-butyrolakton endast

anvéants 1 lag koncentration (se jamforande exempel 3 och 4).

Utféringsexemplen 4 och 5 anger en alternativ utféringsform av ett iso-
lerande lack vilket dock inte omfattas av de aktuella patentkraven. Aven
detta isolerande lack har hog motstandskraft mot partiell urladdning.
Det har samma sirdrag som det patentsokta isolerande lacket férutom
att y-butyrolakton inte utgor det huvudsakliga 16sningsmedlet i kiselsolen
utan l6sningsmedlet 1 kiselsolen utgors av en kombination av fenyl-
karbinol och 16sningsmedelsnafta.

Av D1 framgar att det tidigare varit ként att anvénda y-butyrolakton som
l6sningsmedel vid framstéllning av lack innehallande partiklar av kisel-
dioxid avsett att anvidndas som emaljlack pa ledare. I D1 anviands dock
ingen sol av kiseldioxidpartiklar utan partiklarna blandas direkt i1 lacket
och for att fa partiklarna jamnt dispergerade sker en kraftig omrérning. I
D1 nédmns inget om att 16sningsmedlet valts 1 avsikt att fa partiklarna
mer homogent dispergerade eller att lacket 1 D1 skulle ha speciellt goda
egenskaper vad galler motstandskraften mot nedbrytning pa grund av
partiell urladdning.

Vid tidigare anvidndning av sol av kiseldioxidpartiklar vid framstallning
av isolerande lack har 16sningsmedel sasom DMAC och DMF anvants for
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att dispergera partiklarna och i1 polyamidimidlacket har vanligtvis NMP
anvéants (se bl.a. beskrivningen, sid. 3, rad 20-25 och sid. 11, rad 14-15).

Fackmannen, som tar utgangspunkt i D2, far ingen ledning av vare sig
D1 eller av 6vrig 1 malet anférd kdnd teknik att anvanda y- butyrolakton
som huvudsakligt 16sningsmedel 1 polyamidimidemaljlack och i kisel-
dioxidsol samt att lata 50-100 % av den totala 16sningsmedelshalten ut-
goras av y-butyrolakton vid framstéallning av ett isolerande lack som ar

motstandskraftigt mot partiell urladdning.

Saledes ger kénd teknik pa omradet inga anvisningar som skulle leda
fackmannen till att framstélla ett isolerande lack i1 enlighet med patent-

kraven enligt ansokan.

Det ligger ddrmed inte néra till hands att 16sa det uppstéallda problemet
genom att framstélla ett isolerande lack, en isolerad ledning med en film
av lacket eller att tillhandahalla en metod for att tillverka desamma i en-
lighet med patentkraven.

Vid denna bedomning ska 6verklagandet bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Rune Nasman, ordférande,
Yvonne Siosteen, referent, och Jeanette Backvall. Enhalligt.



